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A operação de secagem é muito usada nas unidades industriais de processamento 

de materiais orgânicos; reduz a umidade e visa manter a qualidade, para fornecer um 

produto com alto valor agregado. As transferências de calor e massa entre o alimento e 

vizinhança levam a complexas interações mecânicas e encolhimento do sólido. Estas 

complexidades conduzem à busca de sistemas modelos, estruturas poliméricas similares 

aos  alimentos,  mas  com  composição  simplificada,  que  permitam  investigações 

específicas, tornando possível uma modelagem mais simples do problema. O objetivo 

deste  trabalho  é  o  desenvolvimento  de  sistemas  géis  simuladores,  na  geometria 

cilíndrica, tendo como base o gel agar, para diversos materiais alimentícios; destinados 

a analisar o efeito do escoamento do fluido sobre a superfície da amostra submersa, no 

transporte de umidade, encolhimento e na evolução da forma do corpo, em um secador 

de convecção forçada.  Duas misturas foram preparadas segundo o “Food Chemicals 

Codex”:  agar+água  e  agar+sorbitol+celulose+talco+TiO2+amido  de  milho+água.  A 

medida da umidade em função do tempo permitiu analisar a dinâmica de secagem e a 

partir de fotos do sistema obtiveram-se as dependências do encolhimento e circularidade 

em função dos períodos de secagem. As imagens fotográficas, analisadas mediante o 

software Image pro plus, mostraram a relação das constituições das amostras com o 

fenômeno  de  encolhimento  e  o  surgimento  de  fissuras.  As  ocorrências  destes 

fenômenos, como já esperados, foram similares ao de alguns materiais alimentícios.
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